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一般社団法人日本半導体製造装置協会

　　　2024年の世界半導体製造装置販売額は前年比10％増の1,171億ドル

　2024年と2023年の地域別の販売額と前年比成長率は下表の通りです。

（単位: 10億US$）

年　月 2024CY 2023CY 2024CY／2023CY

地　域 1～12月 1～12月 前年比成長率

日本 7.83 7.93 -1%

北米 13.69 12.05 14%
欧州 4.85 6.46 -25%
韓国 20.47 19.94 3%
台湾 16.56 19.62 -16%
中国 49.55 36.60 35%

その他 4.19 3.65 15%
合　計 117.14 106.25 10%

★出所　SEAJ （日本）, SEMI（北米、欧州、その他）・SEMIジャパン

★数字を丸めたため、合計は地域値の合計と一致しない場合があります。

お問い合わせ先：　

　事務局長　兼　広報部長　小林　章秀　（こばやし　あきひで）
　E-mail: akobayashi@seaj.or.jp
　TEL: 03-3261-8261   Web: http://www.seaj.or.jp
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　東京　2025年4月10日　-　日本半導体製造装置協会が発表した2024年の世界半導体製造装置販売額
は、前年比10％増の1,171億ドルでした。

　地域別金額では、中国が前年比で35％増の496億ドルを記録し、5年連続の1位となりました。2位の韓国
は3％増の205億ドルとなりました。3位の台湾は、台湾企業による海外での投資比重が高まったタイミングも
あって、16%減の166億ドルと2年連続で減少しました。地域別の成長率では、北米が14%増と4年連続で二
桁の成長率を記録しています。

　この統計は、SEMI（Semiconductor Equipment and Materials International）と協同で、世界95社以上の半
導体製造装置メーカーから毎月提供されるデータを集計したものです。
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